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以下資料由億而得微電子股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：億而得微電子股份有限公司 (股票代號：6423)
	輔導推薦證券商
	元富證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	楊秀芳 02-2325-5818 # 745

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購億而得微電子股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	元富證券
	凱基證券
	玉山綜合證券

	認購日期
	103年9月5日

	認購股數（股）
	545,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.20%
	0.40%
	0.40%

	認購價格
	50元

	認購價格之訂定

依據及方式
	    億而得微電子股份有限公司(以下簡稱億而得公司)成立於民國90年9月，目前實收資本額為新台幣248,100仟元(103年9月現增後)，為一MTP矽智財開發商，其產品MTP可以多次编程，效能與Eflash相當且明顯優於OTP的單次编程，加上採用億而得公司MTP，不需更改原先製程、成本相當，故將來能逐步於觸控IC與電池計量IC應用上取代原有的OTP及Eflash市場。
1.認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式
本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為億而得公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌億而得公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與億而得公司共同議定之。
億而得公司認購價格之計算方式，係綜合參酌億而得公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、股價淨值比法及興櫃巿場流動性不足之風險，經與億而得公司議定之認購價格為50元。
2.承銷價格訂定與適用國際慣用之巿價法、成本法及現金流量折現法之比較
基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：
(1)市價法：本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
(3)自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。
以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握；億而得公司102年度首度轉虧為盈，顯見公司營運上已出現轉機，惟目前EPS 0.05元，故無法以該本益比法評估其公司價值，因此，本次輔導推薦證券商認購億而得公司僅就股價淨值比法進行評估。
由於並無與億而得公司產品完全相同，因此就目前上市/櫃公司同業中選取:創意、智原及力旺做為同業公司比較，惟創意、智原以ASIC為主要收入，力旺則以NRE及IP為主要收入來源，故同業中以力旺最接近。針對上述採樣同業及上市/櫃半導體類股103年7月份至9月份之股價淨值比列示說明如下： 

單位：新台幣元；倍
項目
103年7月份
股價淨值比
103年8月份
股價淨值比
103年9月份
股價淨值比
創意(3443) (上市)
3.24
3.45
註1
智原(3035) (上市)

2.39
2.24
註1
力旺(3529) (上櫃)

13.36

11.33

16.00
上市半導體類
2.71

2.81

註1
上櫃半導體類
2.28

2.39

註1
資料來源：係擷取自證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料
註1：台灣交易所及櫃買中心103年9月相關統計數據尚未公佈。
由上表可知，億而得公司之採樣同業公司及上市/櫃半導體類股103年7月份至9月份平均股價淨值比在2.24~16.00倍間，億而得公司103年截至9月底之自結財務數字所列示每股淨值為5.67元，如以暫定興櫃認購價格50元設算，股價淨值比為8.82倍，股價淨值介於同業平均水準及上市/櫃半導體類股之股價淨值比間，故與億而得公司議定之認購價尚屬合理。

     綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之各項評價法
 計算億而得公司之合理價格，並考量億而得公司經營績效、產業前 景、發行市場環境、同業之市場狀況及流通性等因素後，由興櫃推薦證券商與億而得公司共同議定興櫃認購價格訂為每股50元，尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	(1)公司介紹
億而得公司成立於90年9月，為一家專業邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體SIP (矽智財; Silicon Intellectual Property)設計公司，致力於多次可程式非揮發性記憶體SIP (MTP SIP)開發及市場行銷，億而得公司非揮發性記憶體SIP產品屬於EEPROM Type(型式)的MTP SIP，產品之服務項目如下：
A.技術服務費:包含授權金(License fee)、使用費(Usage fee)與產品設計開發費(Non-Recurring ;  

             NRE)。
 (A)授權金(License fee)： 

億而得公司授權對象主要為晶圓代工廠，通常是針對基本記憶體單元及個別製程技術授權，晶圓代工廠可採用基本記憶體單元自行設計NVM SIP並提供予其IC設計客戶使用和後續的生產製造。雙方在簽訂合約時會設立階段性里程碑，當彼此開發進程達到特定階段里程碑時，即須支付一定比例之授權費。
(B)使用費(Usage fee)：
 億而得公司已事先在晶圓代工廠及整合元件製造廠開發完成一系列標準型SIP區塊(macro)。使用費係指晶圓代工廠(Foundry)、整合元件製造廠(IDM)及IC設計公司若使用標準型SIP區塊，億而得公司會依客戶使用次數收取固定費用，亦即一個標準型SIP區塊，使用在一個產品上，需支付一次使用費，使用在二個產品上，則需支付二次使用費，依此類推。
 (C)產品設計開發費(Non-Recurring ; NRE)：
產品設計開發費係指依據晶圓代工廠、整合元件製造廠及IC設計公司所要求之規格，客製化非標準型SIP區塊(macro)，且以規格複雜與難易程度所收取之費用。雙方在簽訂合約時會設立階段性里程碑，當彼此開發進程達到特定階段里程碑時，即須支付一定比例之產品設計開發費。
B.權利金(Royalty)

億而得公司已經經晶圓代工廠及整合元件製造廠驗證之MTP SIP產品，於客戶量產後，晶圓代工廠依據其售予客戶晶圓(wafer)價格或整合元件製造廠依據自行量產晶圓價格，由億而得公司收取一定比例權利金，一般約為2%~5%。晶圓代工廠及整合元件製造廠需每季提供億而得公司其客戶產品之生產產量報表(quantity report)，計算出應收取權利金金額。
C.晶圓生產服務費
在已建置億而得公司NVM SIP之製程平台的晶圓代工廠，直接承接客戶晶圓產品訂單，再由億而得公司向晶圓代工廠下單，生產客戶所需有內含億而得公司NVM SIP之晶圓產品，交予客戶之產品為晶圓。本公司目前已停止此項業務服務。
(2)歷史沿革
年份
                 公司大事紀
90年09月
公司正式成立
90年10月
現金增資47,000 仟元，實收資本額增至52,000 仟元
93年11月
現金增資20,000 仟元，實收資本額增至72,000 仟元
94年01月
現金增資19,120 仟元，實收資本額增至91,120 仟元
95年11月
現金增資40,000 仟元，實收資本額增至131,120 仟元
97年09月
與聯電(UMC)簽署合約聯合開發0.35微米及0.25微米YMC MTP矽智財元件                                                                                                                                                        

97年10月
與新唐科技(Nuvoton)簽署合約聯合開發0.6微米、0.5微米及0.35微米YMC MTP矽智財元件          

97年11月
現金增資20,000 仟元，實收資本額增至151,120 仟元
97年12月
旺宏電子宣佈與億而得公司合作，於0.5微米高壓(HV)製程成功開發MTP SIP

98年03月
宣佈於0.35um製程推出1.5V低電壓讀取MTP SIP

98年03月
與聯電(UMC)聯合開發合約增加0.18微米及0.13微米製程      

98年11月
現金增資15,000 仟元，員工認股權憑證增資6,940仟元，實收資本額增至173,060 仟元
99年01月
與鉅晶電子(Maxchip)簽署合約聯合開發0.18微米、0.13微米及90奈米YMC MTP矽智財元件
99年02月
與世界先進(VIS)簽署合約聯合開發0.5微米、0.35微米、0.25微米及0.18微米YMC MTP矽智財元件
99年03月
與日本冲電氣公司(OKI)簽署合約聯合開發0.6微米、0.5微米及0.35微米YMC MTP矽智財元件
99年11月
與馬來西亞Silterra簽署合約聯合開發0.18微米YMC MTP矽智財元件
99年11月
現金增資7,000 仟元，員工認股權憑證增資7,810仟元，實收資本額增至187,870 仟元
100年07月
與聯電(UMC)聯合開發合約增加至40柰米製程
100年09月
聯電(UMC)宣佈與YMC成功合作開發專案，推出面積最小的MTP SIP解決方案，0.18微米製程100 年下半年進入量產
100年12月
員工認股權憑證增資11,230仟元，實收資本額增至199,100 仟元
101年01月
與旺宏電子(MXIC)簽署合約聯合開發0.5微米、0.45微米及0.35微米YMC MTP矽智財元件   

101年03月
推出多款MTP SIP，切入In cell touch及AMOLED driver應用
101年03月
推出高速、寬電壓、低光罩層數1M bits MTP SIP

101年03月
宣布於高壓製程3.3V及5V元件平台開發完成0.18um、0.162um、0.13um、0.11um、90nm、55nm製程技術MTP SIP

101年05月
與韓商美格納(MagnaChip)簽署合約聯合開發使用混合信號及BCD、高壓製程之0.35微米及0.18微米MTP矽智財元件
101年07月
員工認股權憑證增資4,000仟元，實收資本額增至203,100 仟元
101年12月
現金增資10,000 仟元，實收資本額增至213,100 仟元
101年12月
與台積電(TSMC)簽訂MTP矽智財元件授權合約
102年04月
完成補辦公開發行
102年11月
與韓商美格納(MagnaChip)共同開發之嵌入式非揮發性記憶體，成功地導入量產平台
102年12月
宣佈推出世界最小嵌入式邏輯製程 MTP IP 切入觸控晶片及 MCU 應用
103年05月
現金增資20,000 仟元，實收資本額增至233,100 仟元
103年05月
與日本東芝(Toshiba)簽訂MTP矽智財元件授權合約
103年09月
現金增資15,000 仟元，實收資本額增至248,100 仟元
(3)經營理念
 億而得公司自民國90年創始至今，在企業經營上始終秉持誠信與負責的經營態度，自我期許成為NVM SIP產業具前瞻性的領導廠商，同時重視公司企業形象及企業危機風險的控管，讓企業長期經營可能風險降到最低，為員工及股東謀取最大的福利。
(4)未來展望
為因應公司穩健且永續長久發展，就短期與長期公司業務發展進行規劃，因業務牽涉範圍廣泛，短期與長期業務發展計畫細分三項說明如下：

A.短期業務發展計畫
(A)研究發展及製造計畫
a.因應客戶產品多元化需求，開發各式各樣應用領域SIP，如MCU應用、功率IC應用觸控IC應用，建置客戶更完整MTP SIP資料庫的解決方案。
b.與合作夥伴開發65奈米、55奈米先進製程技術，提供客戶多元化使用平台環境。
c.與韓國、日本、大陸晶圓代工廠、整合元件製造廠簽署合作合約，提供客戶更多製程技術平台選擇。
d.改進SIP設計流程，加強研發能力，提高設計效率，以期適時推出產品上市。
(B)市場行銷計畫
a.億而得公司SIP產品已獲台灣地區客戶肯定及與本地晶圓代工廠、整合元件製造廠合作密切，短期計畫為積極拓展大陸市場，同時密切與大陸晶圓代工廠、整合元件製造廠合作。
b.除了既有應用領域外，拓展其他應用市場，並且擴大客戶群基礎。
c.對於既有及潛在客戶，改善服務項目、提升服務效率。
d.依區域建置全球行銷通路及管道，同時與晶圓代工廠、整合元件製造廠保持密切合作關係。
(C)財務行政計畫
建立公司健全的財務環境及管理公司資金有效運用，並規劃公司股票公開發行及推動股票上市上櫃。
 B.長期業務發展計畫
(A)研究發展及製造計畫
a.因應客戶產品多樣化需求，與合作夥伴開發55奈米以內先進製程技術，此類應用如通訊類相關產品。
b.IC設計業為知識密集產業，應持續開發NVM SIP相關專利權，建立公司產品專利保護網，捍衛智慧財產權精神及保護本身權益。
c.持續建立SIP產品線，提供更充實SIP資料庫。
(B)市場行銷計畫
a.積極拓展美國、韓國、日本、歐洲市場，同時與東南亞、歐洲晶圓代工廠、整合元件製造廠合作技術開發。
b.配合公司全球化發展策略，增加NVM SIP市場佔有率，提升公司知名度，以成為國際級公司自許，期許公司發展成NVM SIP供應商第一品牌。
c.與不同領域SIP供應商策略合作，尋求進入新應用與增加新客戶機會。
(C)財務行政計畫
利用資本市場，建構公司穩健長久的財務結構。


                                                                          

	主要業務項目：

主要係從事可複寫嵌入式非揮發性記憶體SIP開發與銷售。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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國內的兩兆雙星產業，起步最早的就是半導體產業，在半導體產業經過三十幾年發展，由於群聚效應促成產業興盛，已經建構出相當完整的產業架構和專業化的產業供應鏈，依半導體產業上、中、下游之專責領域，大致可區分成為 : 上游的晶圓製造業、光罩業、IC設計業(design house)，中游的晶圓代工業(foundry)，下游的IC封裝、測試業(package and testing)及IC銷售通路。半導體產業上游主要專責在晶圓製造、光罩及設計部份，可再細分成為： 

a.晶圓製造廠：長晶後經過研磨、拋光、切片即成晶圓。
b.光罩公司：將電路圖形轉換成可重覆使用的光罩。
c. IC設計公司：依據系統廠客戶之需求及市場survey(調查)後訂定IC晶片規格，並且依照訂
              定的規格進行後續設計的流程。
d.SIP供應商: 提供IC設計公司所需之矽智財(SIP)元件，如億而得公司提供自行開發的邏輯製程嵌入式MTP非揮發性記憶體SIP。
e.IC設計服務公司：提供系統公司、IC設計公司在IC設計過程中部份或全部工作外包服務、設計整合服務、客製化特殊功能服務、Turnkey Service(統包服務)及矽智財(SIP)方案。
f.EDA公司：提供IC設計公司、IC設計服務公司所需之電子設計自動化工具軟體。
以億而得公司從事的SIP產業來說，由於晶園代工業製程技術精進，帶動IC設計業快速發展，並在半導體產業的垂直分工體系出現更為精細的分工，SIP供應商與IC設計服務公司的出現，使得半導體產業上游的垂直分工體系的專業分工架構更形完整，IC設計公司在設計晶片時，可利用SIP業者所提供已經過驗證的矽智財，以加速IC設計的時程，減少人力、物力的耗費，提早產品上市時間，並提升產品競爭力，獲取公司最大的利益。尤其是SoC興起之後，SIP reuse將是一大重點，SIP供應商提供自行開發的SIP元件與技術支援，如億而得公司提供的邏輯製程嵌入式MTP非揮發性記憶體SIP。

	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	技術服務收入
	本公司產品，矽智慧財產權 (Silicon Intellectual Property ; SIP)簡稱矽智財，是一種智慧財產權的觀念，凡是加入IC晶片中可使IC晶片正常運作的特定功能性區塊(function block)，即可稱為矽智財(SIP)元件
	記憶體SIP就是一個用來儲存系統所需之數位資訊的功能性區塊，此數位資訊由”0”與”1”信號所組成，當系統電源關閉後，區塊內所儲存資料仍然能夠保持，不會丟失。
	53,198
	73.68

	技術權利金
	同上
	同上
	19,000
	26.32

	合     計
	72,198
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	98年度
(ROC GAAP)
	99年度
(ROC GAAP)
	100年度
(ROC GAAP)
	101年度
(ROC GAAP)
	102年度
(IFRSs)
	 103年截
至 8月份止
(自結數)
(註)
(IFRSs)

	營業收入
	22,125 
	30,581 
	28,040 
	35,635
	72,198
	30,797

	營業毛利
	5,421 
	14,885 
	20,383 
	34,833
	70,922
	29,852

	毛利率(%)
	24.50%
	48.67%
	72.69%
	97.75%
	98.23%
	96.93%

	營業外收入
	207 
	38 
	330
	72
	202
	98

	營業外支出
	(76)
	(696)
	－
	(165)
	－
	67

	稅前損益
	(32,612)
	(33,877)
	(35,542)
	(28,899)
	1,154
	(22,226)

	稅後損益
	(32,612)
	(34,069) 
	(35,601)
	(28,899)
	1,154
	(22,226)

	每股盈餘（元）
	(2.09)
	(1.95) 
	(1.83)
	(1.43)
	0.05
	(0.95)

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	98年度

(ROC GAAP)
	99年度

(ROC GAAP)
	100年度

(ROC GAAP)
	101年度
(ROC GAAP)
	102年度

(IFRSs)

	流動資產
	   42,037  
	   52,071
	   28,580  
	36,055
	31,386

	基金及長期投資
	       188    
	       188   
	       188    
	1,388
	1,388

	固定資產
	 3,186
	   2,693 
	    3,083  
	2,480
	2,877

	無形資產
	    83 
	     109 
	       450    
	327
	10,056

	其他資產
	    692  
	    682 
	   1,089  
	1,089
	1,097

	資產總額
	   46,186
	   55,743 
	   33,390  
	41,339
	46,804

	流動
負債
	分 配 前
	    5,757 
	    6,577 
	8,595
	10,887
	16,427

	
	分 配 後
	    5,757 
	    6,577 
	8,595
	10,887
	16,427

	長期負債
	－
	－
	－
	－
	－

	其他負債
	－
	－
	－
	－
	－

	負債
總額
	分 配 前
	    5,757 
	    6,577 
	8,595
	10,887
	16,474

	
	分 配 後
	    5,757 
	    6,577 
	8,595
	10,887
	16,474

	股本
	173,060 
	   187,870 
	   199,100  
	213,100
	213,100

	資本公積
	   9,000 
	    28,000 
	    - 
	20,556
	556

	保留
盈餘
	分 配 前
	 (141,635) 
	 (166,704) 
	(174,305)
	(203,204)
	(183,326)

	
	分 配 後
	(141,635) 
	(166,704) 
	(174,305)
	(203,204)
	(183,326)

	長期股權投資
未實現跌價損失
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	－
	－
	－
	－
	－

	股東權益總額
	分 配 前
	   40,429  
	   49,166 
	24,795
	30,452
	30,330

	
	分 配 後
	   40,429  
	   49,166 
	24,795
	30,452
	30,330


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	100年度(ROC GAAP)
	101年度(ROC GAAP)
	102年度(IFRSs)

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	72.69%
	97.75%
	98.23%

	
	流動比率(%)
	333%
	331%
	191%

	
	應收帳款天數(天)
	29
	28
	24

	
	存貨週轉天數(天)
	9
	註1
	註1

	
	負債比率(%)
	25.74%
	26.34%
	35.20%


(註1) 億而得公司無存貨金額

                                                                  

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]
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